(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

HeiBluftduse QFP-52/80 17,3
x 17,3 mm fur HCT-900 - Oki
H-Q14 -

Artikel-Nr. WL30761 Hersteller Oki

Ein QFP mit 52 oder 80 Anschliissen muss rundum gleichzeitig
aufschmelzen, sonst reiBen Pads. Die Dise H-Q14 mit
Innenkontur 17,3 x 17,3 mm deckt genau dieses GehausemaR ab
und fuhrt die HeiBluft geschlossen auf alle Beinchenreihen.
Bestimmt fur das Rework-System Oki HCT-900.

| TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein

| BESCHREIBUNG

QFP-Gehause mit 52 bis 80 AnschlUssen sind beim Ausloten empfindlich gegen
Temperaturunterschiede zwischen den Seiten. Die H-Q14 ist die Entlotdise des Oki HCT-900 fUr
diese BaugroRe und arbeitet mit einer Innenkontur von 17,3 x 17,3 mm.

| VORTEILE

¢ Innenmafl 17,3 x 17,3 mm, abgestimmt auf QFP-52 und QFP-80
Geschlossene Luftfihrung fur gleichmaRiges Aufschmelzen aller Seiten
Gezielter Warmeeintrag halt die Belastung der Leiterplatte niedrig
Werkzeugloser Wechsel am Handstlck des HCT-900

Originalzubehor von Oki fur wiederholbare Ergebnisse

| ANWENDUNGEN

SMD-Rework in Reparatur und Fertigung, Austausch von QFP-52- und QFP-80-Bauteilen, Fehlersuche
an bestlckten Baugruppen.

I KOMPATIBILITAT UND LIEFERUMFANG

Bestimmt fur das HeiBluft-Rework-System Oki HCT-900. Lieferumfang: eine Entlétdise H-Q14.
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